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Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.4
Jautājums
Pasūtītājs ir saņēmis šādu jautājumu no ieinteresētā piegādātāja: 

“Nepieciešama papildus informcija attieciba uz iepirkuma pirmo dales „Magnetrona uzputinašanas komplekss“:

a) Jāzin, kāds ir nepieciešama magnetrona galvas diametrs un mērķa biezums?

b) kādu pārklājuma blīvuma procentu nepieciešams sasniegt?

c) strāvas avota pieslēgšana magnetrona galviņām notiek caur manuālu slēdzi vai caur kompjuteri?“.

Atbilde

Pasūtītājs ir sagatavojis šādu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu: 

Saskaņā ar 1.iepirkuma daļas ”Magnetrona uzputināšanas komplekss” tehnisko specifikāciju:
a) uzputināšanas magnetrona galvas diametram jābūt tādam, lai nodrošinātu b punktā norādīto pārklājuma kvalitātes līmeni, mērķa biezums ne mazāks par 10 mm;

b) 2000 angstremu bieza alumīnija vai zelta pārklājuma biezuma izmaiņas visā substrāta laukumā jānodrošina mazākas par 5%;

c) DC enerģijas padeve pārslēdzama no viena izputināšanas magnetrona uz otru automātiski no datorprogrammas. 

